GA-965P-DS3/S3

Intel® Core™ 2 Extreme quad-core / Core™ 2 Quad /

Intel® Core™ 2 Extreme dual-core / Core™ 2 Duo /

Intel® Pentium® Processor Extreme Edition /

Procesor Intel® Pentium® D / Pentium®4 / Celeron® D LGAT775 Plyta gtéwna

Podrecznik uzytkownika
Wer. 3301

* Symbol WEEE na produkcie oznacza, ze produktu nie mozna wyrzucaé¢ z innymi $mieciami domowymi i, ze nalezy
E go przekaza¢ do wydzielonego miejsca gromadzenia odpadéw elektrycznych i elektronicznych w celu ich dalszego
mmm  przetwarzanial!

* Symbol WEEE jest stosowany wytgcznie w krajach cztonkowskich Unii Europejskie;.
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Rozdziat 1 Instalacja sprzetu

1-1 Co nalezy rozwazy¢ przed instalacja

Przygotowanie komputera

Ptyta gtéwna zawiera wiele delikatnych obwodéw elektronicznych i komponentéw, ktére mogg

zosta¢ uszkodzone w wyniku ESD (wytadowania elektrostatycznego). Dlatego, przed instalacjg

nalezy wykonaé podane ponizej instrukcje:

1. Wytgcz komputer i odtacz jego przewod zasilajacy.

2. W czasie obstugi ptyty gtéwnej nalezy unika¢ dotykania wszelkich metalowych przewodéw lub
ztaczy.

3. Podczas obstugi komponentdw elektronicznych (procesor, RAM) najlepiej zaktadac¢ rekawice
antystatyczne, chronigce przed ESD (wytadowaniami elektrostatycznymi).

4. Przed instalacjq komponentéw elektronicznych nalezy je potozy¢ na podktadce antystatycznej
lub w umiesci¢ w pojemniku zabezpieczenia antystatycznego.

5. Przed odigczeniem zlacza zasilania od plyty gtéwnej nalezy sprawdzi¢, czy wytaczony jest
zasilacz.

Uwagi dotyczace instalaciji

1. Przed instalacjq nie nalezy usuwaé naklejek na ptycie gtéwnej. Naklejki te sg wymagane
podczas napraw gwarancyjnych.

2. Przed instalacjg ptyty gtéwnej lub innego sprzetu, przeczytaj najpierw informacje, ktére zawiera
dostarczony podrecznik.

3. Przed uzyciem produktu, sprawdz czy sg podigczone wszystkie kable i ztacza zasilania.

4. Aby zapobiec uszkodzeniu plyty gtéwnej nie nalezy dopuszcza¢ do kontaktu $rub z obwodami
piyty gtéwnej lub jej komponentami.

5. Upewnij sig, Zze nie pozostawiono $rub na ptycie gtéwnej lub w obudowie komputera.

6. Nie nalezy ustawia¢ systemu komputerowego na nierdwnej powierzchni.

7. Wiaczenie zasilania komputera podczas procesu instalacji moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
komponentéw systemowych oraz spowodowac obrazenia uzytkownika.

8. Przy braku pewnosci co do jakichkolwiek czynnosci instalacyjnych lub po wystapieniu problemu
zwigzanego z uzywaniem produktu nalezy skontaktowac sie z certyfikowanym technikiem
komputerowym.

Czego nie obejmuje gwarancja

1. Uszkodzen mechanicznych powstatych z winy uzytkownika, czy spowodowanych przez klgske
zywiotowg lub wypadek.

Uszkodzen spowodowanych nie zastosowaniem sie do zalecen z podrecznika uzytkownika.
Uszkodzen spowodowanych nieprawidtowg instalacja.

Uszkodzen spowodowanych uzywaniem komponentow bez certyfikatu.

Uszkodzen spowodowanych przekroczeniem dozwolonych parametréw.

Produktow , ktdre nie sq oficjalnymi produktami Gigabyte.

o OB Wi

-3 - Instalacja sprzetu




1-2 Podsumowanie funkcji

Procesor + LGAT775 dla Intel® Core™ 2 Extreme quad-core / Core™ 2 Extreme
dual-core /Core™ 2 Quad / Core™ 2 Duo / Procesor Pentium® Extreme
Edition / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D

Pamig¢ cache L2 rozni si¢ w zaleznosci od procesora

Obstuga 1333(Uvas2 9/1066/800/533 MHz FSB

*

Magistrala Front

Side Bus
Chipset Mostek potnocny: Chipset Intel® P965 Express
Mostek potudniowy: Intel® ICH8
LAN Wbudowany chip Marvell 88E8056 phy (10/100/1000 Mbit)
Audio Wbudowany chip Realtek ALC888

Obstuga audio High Definition
Obstuga audio 2/4/6/8 kanatowego
Obstuga potaczenia wejscia/wyjscia S/PDIF
Obstuga potaczenia wejscia CD
Przechowywanie Mostek potudniowy ICH8
danych - 1 ztacze FDD, umozliwiajgce podtgczenie 1 urzadzenia FDD
- 4 zigcza SATA 3Gb/s (SATAIIO, 1, 2, 3), umozliwiajace podigczenie
4 urzadzen SATA 3Gb/s
+  Wbudowany chip GIGABYTE SATA2
- 1 ztacze IDE (UDMA 33/ATA 66/ATA 100/ATA 133), umozliwiajace
poditaczenie 2 urzadzen IDE
- 2 zlacza SATA 3Gb/s (GSATAIIO, 1), umozliwiajace podtaczenie 2
urzadzen SATA 3Gb/s
- Obstuga RAID 0, RAID 1 oraz JBOD dla Serial ATA
Obstugiwane systemy ¢ Microsoft Windows 2000/XP
operacyjne
Pamig¢ ¢ 4 gniazda pamieci DDRII DIMM (obstuga do 8 GB pamigci)
Obstuga dwu kanatowej DDRII 800/667/533 niebuforowanej pamieci
D|MMS (Uwaga 2)
Obstuga modutéw DIMM 1,8V DDRII
1 gniazdo PCl Express x16
3 gniazda PCI Express x1
3 gniazda PCI
1 24-pinowe ztacze zasilania ATX
1 4-pinowe zigcze zasilania ATX 12V
1 ztacze napedu dyskietek elastycznych
1 zlacze IDE
6 ztacza SATA 3Gb/s
zlacze wentylatora procesora
ztacze wentylatora systemu
zlacze zasilania wentylatora
ztacze wentylatora mostka pétnocnego
ztacze panela przedniego
przednie ztacze audio
ztacze wejscia CD

*| 6 6 6 0+ o 00 o

*

Gniazda rozszerzenia

Ztacza wewnetrzne

N

LR R IR K 2R TR IR IR IR IR R 2R 2R 2R AR 4

_ A A o a

nxn

Kondensatory polimerowe o podwyzszonej trwato$ci obecne sg wytacznie na ptycie gtéwnej
GA-965P-DS3.
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Ztacza wewnetrzne 3 ztacza USB 2.0/1.1 na dodatkowe 6 portow podtaczane kablami
1 zlacze wejscia S/PDIF
1 ztacze LED zasilania
1 zlacze naruszenia obudowy
1 port klawiatury PS/2
1 port myszy PS/2
1 zlacze wyjscia S/PDIF (koncentryczne + optyczne)
1 port réwnolegty
1 port szeregowy
4 porty USB 2.0/1.1
1 port RJ-45
6 gniazd audio (Wejscie liniowe/Wyjscie liniowe/Wejcie mikrofonu/
Wyijscie gtosnika surround (tylne wyjécie gtosnika) /wyjcie na gtosnik
centralny/subwoofer/wyj$cie na gto$nik boczny)
Kontroler We/Wy + Ukfad IT8718
Monitoring sprzetowy Monitorowanie napiecia zasilajacego
+ Monitorowanie temperatury procesora/systemu
+ Monitorowanie predkosci obrotowej wentylatora procesora/systemu/
zasilacza

* & o o

Tylny panel We/Wy

* o o+ o

*

*

L 4

*

+ Ostrzezenie o temperaturze procesora
+ Ostrzezenie o awarii wentylatora procesora/systemu/zasilania
+ Inteligentne sterowanie predko$cig wentylatora procesora
BIOS ¢ 1 8 Mbitowy uktad pamieci flash ROM
¢ Licencjonowany AWARD BIOS
¢ PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b
Dodatkowe funkcje + Obstuga @BIOS
+ Obstuga Download Center (Centrum pobierania)
+ Obstuga Q-Flash
+ Obstuga EasyTune (a3
¢ Obstuga Xpress Install
¢ Obstuga Xpress Recovery2
+ Obstuga Xpress BIOS Rescue
Pakiet oprogramowania ¢  Norton Internet Security (wersja OEM)
Wymiary + ATX; 30,5cm x 21,0cm

(Uwaga 1) Dotyczy wytacznie piyty gtéwnej GA-965P-DS3/S3 w rewizji 3.3 z procesorem 1333
MHz FSB. Po zainstalowaniu procesora 1333 MHz FSB, system ustawi
automatycznie poprzez przetaktowanie w BIOS obstuge 1333 MHz FSB . W takiej
konfiguracji, rzeczywista czestotliwo$¢ pamigci operacyjnej bedzie wynosita 667
MHz lub 833 MHz, w zaleznosci od zainstalowanej pamigci.

(Uwaga 2) Aby modut pamieci DDR Il 800/667 mozna bylo uzywaé z piyta gtéwng
nalezyzainstalowa¢ procesor 1333/1066/800 MHz FSB.

(Uwaga 3) Funkcje EasyTune mogg sie rozni¢ w zaleznosci od ptyty gtowne;.
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1-3 Instalacja procesora i coolera procesora

Przed instalacjg modutéw pamieci nalezy sprawdzic, czy spetnione sg nastgpujace warunki:

1. Upewni¢ sie, ze plyta gléwna obstuguje procesor.
Zwr6¢ uwage na naroznik procesora z nacigciem. Przy instalacji procesora w
nieprawidtowym kierunku, procesor nie zostanie wtozony prawidtowo. W takim
przypadku nalezy zmieni¢ kierunek wktadania procesora.

3. Pomiedzy procesorem a coolerem procesora nalezy natozy¢ réwng warstwe pasty
chtodzacej.

4. Przed uzyciem systemu upewni¢ sig¢, ze zainstalowany zostat cooler procesora, w
przeciwnym przypadku moze wystapi¢ przegrzanie i trwate uszkodzenie procesora.

5. Ustawi¢ czestotliwo$¢ hosta procesora zgodnie ze specyfikacjg procesora. Nie zaleca
sie ustawienia czestotliwo$ci magistrali systemowej ponizej warto$ci wynikajacych
ze specyfikacji, poniewaz nie sg spetnione wtedy wymagane standardy. Aby ustawi¢
czestotliwo$¢ ponizej wartosci prawidtowych specyfikacji nalezy to wykonaé zgodnie
ze specyfikacjg sprzetowa procesora, karty graficznej, pamieci, dysku twardego, itd.

Ostrzezenie

PN

(= ) Wymagania dotyczace funkcjonalnosci HT:

Unaga Wigczenie funkcji technologii Hyper-Threading Technology dla systemu komputerowego
wymaga obecnosci nastepujacych komponentdw platformy:
- Procesor: Procesor Intel® Pentium 4 z technologig HT Technology
- Chipset: Chipset Intel® z obstugg technologii HT Technology
- BIOS: BIOS z obstugg i z wtaczong technologia HT Technology
- System operacyjny: System operacyjny zoptymalizowany pod katem technologii HT
Technology
1-3-1  Instalacja procesora
Metalowa Ry?' ! . o Rys., 2
dzwignia Delikatnie unie$ do Usun plastykowa

pionu metalowg pokrywe z gniazda

dzwignie na procesora.
gniezdzie procesora.
Rys. 3 j Rys. 4

| Odszukaj maty, ztoty
tréjkat na brzegu
& procesora.
d Wyréwnaj naciety
| r6g ztacza z

Po prawidtowym
& wiozeniu procesora,
zatdz plyte
e fadowania i pchnij
= metalowa dzwignie z
powrotem do
oryginalnej pozycji.

T T W

trojkatem i delikatnie wiéz procesor do gniazda.
(Trzymajac pewnie procesor pomiedzy
kciukiem a placem wskazujacym, ostroznie
wstaw go do gniazda prostym ruchem do dotu.
Nalezy unika¢ obracania lub wyginania
poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie
procesora podczas instalacji)
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1-3-2  Instalacja coolera procesora

Gormna czgs¢ kolka zenskiego

Kotek zenski

Rys.1 Rys. 2

Natéz réwng warstwe pasty chtodzacej na  (Obroc kotek w kie;runku str'zalki, aby odtgczyé

powierzchnie zainstalowanego procesora. 9°?|?r _p)rocesora i w przeciwng strong w celu
instalacji

Przed instalacjg sprawdz, czy kierunek znaku
strzatki na kotku meskim nie jest skierowany do
wewnatrz. (Ta instrukcja dotyczy wytacznie
wbudowanego wentylatora Intel)

Rys. 3 Rys. 4

Ustaw cooler procesora na procesorze i upewnij  Upewnij si¢, ze kotki meski i zeniski sq prawidiowo

sie, ze kotki sg skierowane do otworu kotka na  potaczone. (szczegdtowe instrukcje instalacji

ptycie gtéwnej. Naciénij kotki po przekatnej. zawiera czg¢$¢ instalacji coolera procesora tego
podrecznika uzytkownika)

Rys. 5
Po instalacji sprawdz tyt piyty glownej. Jesli po  Na koniec, podigcz zlatcze zasilania coolera
wtozeniu kotek wyglada jak na ilustracji, ~ Procesora do zlq_cza glow!(owego wentylatora
instalacja jest zakonczona. procesora na plycie gtowne;.

Cooler procesora moze przylgnaé do procesora po stwardnieniu pasty termicznej. Aby temu
\—— zapobiec, zaleca sig¢ zastosowanie do odprowadzenia ciepta tasmy termicznej zamiast
"% pasty lub zachowanie duzej ostroznosci podczas odtaczania coolera procesora.
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1-4 Instalacja pamieci

Przed instalacja modutéw pamieci nalezy sprawdzi¢, czy spetnione sg nastepujace warunki:
& 1. Sprawdz, czy pamie¢ jest obstugiwana przez ptyte gtdwna. Zaleca sie stosowanie
Ostrzezente pamieci o podobnej wielko$ci, specyfikacjach i marce.
2. Aby zapobiec uszkodzeniu sprzetu, przed instalacjg lub oditgczeniem modutéw pamieci
sprawdz, czy wytaczone jest zasilanie komputera.
3. Konstrukcja modutéw pamieci umozliwia ich bardzo tatwe wktadanie. Modut pamieci
mozna zainstalowa¢ tylko w jednym kierunku. Jesli nie mozna wiozy¢ modutu nalezy
zmieni¢ jego kierunek.

Plyta gtéwna obstuguje moduty pamieci DDRII, dzigki czemu BIOS automatycznie wykrywa wielko$¢
i specyfikacje pamieci. Konstrukcja modutéw pamigci umozliwia ich wiozenie wytacznie w jednym
kierunku. Wielko$¢ pamieci w kazdym z gniazd moze by¢ inna.

]
1
[
]
j Naciecie
O
DDRII

Rys.1

Gniazdo DIMM ma naciecie, ktére sprawia, ze modut
pamieci DIMM mozna wiozy¢ tylko w jednym kierunku.
Wt6z modut pamigci DIMM pionowo do gniazda DIMM.
Nastepnie naci$nij modut do dotu.

Rys.2

Zamknij plastykowe zatrzaski na obu koncach gniazda
DIMM w celu zablokowania modutu DIMM.

Odwré¢ czynnosci instalacyjne w celu odtgczenia modutu
DIMM.

Ptyta gtowna GA-965P-DS3/S3 -8 -




Konfiguracja pamieci Dual Channel (dwukanatowa)
GA-965P-DS3/S3 obstuguje technologie Dual Channel Technology.
Wykorzystanie technologii Dual Channel Technology, podwaja przepustowos$é
magistrali pamieci. GA-965P-DS3/S3 zawiera 4 gniazda DIMM, a kazdy
kanat ma dwa nastepujace gniazda DIMM:
» Kanat 0: DDRII1, DDRII2
» Kanat 1: DDRII3, DDRII4
Aby korzystaé z technologii Dual Channel Technology nalezy pamieta¢ o nastepujacych
kwestiach dotyczacych ograniczenia specyfikacji chipsetu Intel.
1. Tryb Dual Channel (Dwukanatowy) nie zostanie wigczony jesli zainstalowany jest tylko
jeden modut pamieci DDRII.
2. Aby wiaczy¢ tryb Dual Channel (Dwukanatowy) z dwoma lub czterema modutami
pamieci (zaleca sie uzycie modutéw pamieci identycznej marki, rozmiaru, chipéw i
szybkosci) nalezy je zainstalowaé w gniazdach DIMM tego samego koloru.

Przedstawiona ponizej tabela zawiera konfiguracje Dual Channel Memory (Pamigé¢ dwukanatowa):
(DS: Double Side (Dwustronny), SS: Single Side (Jednostronny), X: Empty [Pusty])

DDRII1 DDRII2 DDRII3 DDR114
2 moduty pamigci DS/SS X DS/SS X

X DS/SS X DS/SS
4 moduty pamigci DS/SS DS/SS DS/SS DS/SS

(Uwaga) Po zainstalowaniu modutéw pamieci o réznej wielkosci i zbudowanych z réznych chipéw,
podczas testu POST zostanie wy$wietlony komunikat z informacjg o konfigurowaniu
pamigci do dziatania w trybie pamieci Flex.

Technologia Intel® Flex Memory Technology oferuje fatwiejsze aktualizowanie poprzez
umozliwienie stosowania réznych wielkosci pamieci i utrzymania trybu dual-channel
(dwukanatowy).
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1-5 Instalacja kart rozszerzenia

Karte rozszerzenia mozna zainstalowa¢ poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynno$ci:
Przed instalacjg karty rozszerzenia w komputerze nalezy przeczytac instrukcje karty rozszerzenia.
Zdejmij pokrywe obudowy komputera, odkre¢ Sruby i wyjmij zaslepke gniazda.

Umiesi¢ karte w odpowiednim ztaczu a nastgpnie delikatnie jg docisnij.

Upewnij sie, ze metalowe styki na karcie sg catkowicie osadzone w gniezdzie.

Przykre¢ $rubg wspornik karty rozszerzenia.

Zatéz ponownie pokrywe obudowy komputera.

Wiacz zasilanie komputera, jesli to konieczne, wykonaj ustawienia karty rozszerzenia w programie
konfiguracji BIOS.

8. Zainstaluj w systemie operacyjnym odpowiedni sterownik.

~NOo oA WN

Instalacja karty rozszerzenia PCIl Express x16:

i 1
: il

A

Ostrzezenie

Wyréwnaj karte VGA do gniazda PCI
Express x16 i naci$nij ja w dot do
gniazda. Upewnij sie, ze karta VGA
zostata zablokowana przez zatrzaski na
koricach gniazda PCl Express x16. Aby
odinstalowa¢ karte VGA, naci$nij zatrzask
jak na ilustracji po lewej w celu zwolnienia
karty.

Ptyta gtowna GA-965P-DS3/S3 -10 -




1-6

Opis tylnego panela I/O (We/Wy)

I. [Clelelelelelelelelelelele) .
@@@@@@@@@@@@
@] iz

(C] (d]

Ztacze klawiatury i myszy PS/2

W celu instalacji klawiatury i myszy PS/2, podtacz mysz do gornego portu (zielonego), a klawiature do
dolnego portu (fioletowego).

LPT (Port rownolegty)

Port réwnolegty umozliwia podtaczenie drukarki, skanera i innych urzadzen peryferyjnych.

KONCENTRYCZNE (Wyjscie S/PDIF)

Koncentryczny port wyjscia SPDIF moze przekazywaé cyfrowe audio do zewnetrznych gto$nikdw
lub skompresowane dane AC3 do zewnetrznego dekodera Dolby Digital poprzez kabel
koncentryczny.

OPTYCZNE (Wyjscie S/PDIF)

Optyczny port wyj$cia SPDIF moze przekazywaé cyfrowe audio do zewnetrznych gto$nikdw
lub skompresowane dane AC3 do zewnetrznego dekodera Dolby Digital poprzez kabel optyczny.
Port szeregowy

Do podtaczenia myszy szeregowej lub urzadzen peryferyjnych.

Port USB

Przed podtaczeniem urzadzenia(n) do ztacza(y) USB nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenia, takie
jak klawiatura USB, mysz, skaner, naped zip, gto$niki...itd. sa wyposazone w standardowy
interfejs USB.

Nalezy réwniez upewni¢ sie, ze system operacyjny obstuguje kontroler USB. e$li system
operacyjny nie obstuguje kontrolera USB nalezy skontaktowa¢ sie ze sprzedawca systemu
operacyjnego w celu uzyskania dodatku aktualizacyjnego lub aktualizacji sterownika. Dalsze
informacje mozna uzyska¢ u sprzedawcy systemu operacyjnego lub u sprzedawcow urzadzen.
Port LAN

Ziacze karty sieciowej Gigabit Ethernet, oferujgce mozliwo$¢ transmisji danych z szybkoscig 10/
100/1000Mbps.

Wyjscie na gtosnik centralny/subwoofer

Domyslne gniazdo wyjscia na gtosnik centralny/subwoofer. Gtosniki centralny/subwoofer mozna
podtaczy¢ do gniazda wyjécia na gtoénik centralny/subwoofer.

Wyjscie na gtosniki surround (wyjscie na gtosniki tylne)

Domyslne gniazdo wyj$cia na gtosniki surround (wyjscie na gtosniki tylne). Do gniazda wyjscia
gto$nikéw surround mozna podtaczyé gtosniki tylne (wyjscie na gtosniki tylne).

Wyjscie na gtosniki boczne

Domysine gniazdo wyjscia na gtosniki boczne. Do gniazda wyjscia na gto$niki boczne mozna
podtaczy¢ boczne gtosniki surround.

Wejscie liniowe

Domysine gniazdo wejscia liniowego. Do gniazda wejscia liniowego mozna podtaczy¢ takie
urzadzenia jak CD-ROM, walkman, itd.
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© Wyjscie liniowe (tylko wyjscie na gtos$niki przednie)
Domysine gniazdo wyjscia liniowego (wyjscie na gtosniki przednie). Do gniazda wyjscia liniowego
mozna podtaczy¢ gtosniki stereo, stuchawki lub przednie gtosniki surround (wyjcie na gtos$niki
przednie).
@ Wejscie mikrofonu (MIC)
Domysine gniazdo wejécia mikrofonu. Mikrofon musi by¢ poditaczony do gniazda wejscia mikrofonu
(MIC).
?\ Oprécz domyslnych ustawien gto$nikéw, gniazda audio® ~® mozna przekonfigurowaé
\L;/ poprzez oprogramowanie audio do wykonywania réznych funkcji. Jedynie mikrofon MUSI
Uwaga ™ hyé podigczany do domyélnego gniazda wejécia mikrofonu (®) . Szczegdtowe informacije
dotyczace konfiguracji, zawierajg czynno$ci ustawiania audio 2-/4-/6-/8- kanatowego.

1-7 Opis zlaczy
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112)

ATX_12VIATX (Ztacze zasilania)

Poprzez to zlacze, zasilacz dostarcza energie do wszystkich komponentdw na plycie gtéwnej.
Przed podtaczeniem ztgcza zasilania nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie komponenty i urzadzenia
sq prawidtowo zainstalowane. W celu potaczenia zasilacza z plytg przytéz ztacze zasilacza
do ziacza zasilania plyty gtéwnej a nastepnie mocno je docisnij.

Ztacze zasilania ATX_12V gtéwnie zapewnia zasilanie procesora. Jesli ztagcze zasilania ATX
12V nie jest podtgczone, system nie uruchomi sie.

Ostrzezenie!

Moc zasilacza musi odpowiada¢ wymaganiom energetycznym stawianym przez system.
Zaleca sie zastosowanie zasilacza, ktory sprosta wysokiemu zapotrzebowaniu na energie
(400W lub wigkszy). Jesli zasilacz nie jest w stanie dostarczy¢ wymaganej energii, moze to
prowadzi¢ do niestabilnej pracy systemu lub uniemozliwi¢ jego uruchomienie.

Jesli uzywany jest zasilacz ATX z 24-pinowym ztgczem zasilania, przed podigczeniem
przewodu zasilajgcego nalezy zdja¢ matg pokrywe na ztgczu zasilania ptyty gtéownej; W
przeciwnym razie, nie nalezy jej zdejmowacé.

— Nr pinu Definicja
3Tl 1 GND
= 2 GND
TREAZ]2 3 2V
4 +H2V
(ogm)
12 EG 24 Nrpinu | Definicja Nrpinu | Definicja
GdE T |33V 13 | 33V
GE 2 |33 % | v
[=](=] 3 GND 15 | GND
[G 4 +5V 16 PS_ON (miekkie wHwyt)
aEe 5 GND 17 | GND
G- I 6 +5V 18 | GND
oa 7 GND 19 | GND
EG 8 Wiasciwe zasilanie 20 5V
(u S 9 5V SB (oczekiwanie +5V)| 21 +5V
10 +2V 2 +5V
(]- M| +12V(yko2dpnowyATX) | 23| +5V (tylko 24-pinowyATX)
1 Eg 13 12| 33V(yko24-pinowyATX) | 24 | GND (tylko 24-pinowyATX)
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3/4/5) CPU_FAN/SYS_FAN/PWR_FAN (Ztacze zasilania wentylatora coolera)
Ztacze zasilania wentylatora coolera udostepnia napiecie +12V poprzez ztacze zasilania 3-
pinowe/4-pinowe (tylko CPU_FAN/SYS_FAN), a jego konstrukcja zapewnia tatwe potaczenie
bez mozliwo$ci pomytki. Wigkszo$¢ cooleréw ma zrdznicowane kolory przewoddéw zasilajgcych.
Czerwone ztacze zasilajgce oznacza biegun dodatni potaczenia i wymaga napiecia zasilania
+12V. Przewod z czarnym zitgczem to przewdd uziemienia (GND).
Aby zapobiec przegrzaniu i uszkodzeniu procesora/systemu nalezy pamieta¢, aby podtaczy¢

kabel wentylatora procesora/systemu do ztagcza CPU_FAN/SYS_FAN.

CPU_FAN/SYS_FAN:

Nrpinu | Definicja
1 1 GND
CPU_FAN 2 +12V / Kontrola szybkosci
3 Wykrywanie
f | 4 Kontrola szybkosci
SYS_FAN
PWR_FAN:
Nr pinu Definicja
! 1 GND
PWR_FAN 2 Hv
3 NC

6) NB_FAN (Ztacze zasilania wentylatora chipu)
Wentylator chipu nie bedzie dziata¢ jesli zostanie zainstalowany w ztym kierunku, czasami moze
to spowodowa¢ uszkodzenie chipu wentylatora.

Nr pinu Definicja
1 GND
2 +2V
3 NC
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8)

FDD (Ztacze napedu dyskietek elastycznych)

Ztacze FDD stuzy do podtaczenia taSmy FDD, gdy jej drugi koniec jest podtgczony do napedu
FDD. Typy obstugiwanych napedéw FDD: 360 KB, 720 KB, 1,2 MB, 1,44 MB oraz 2,88 MB.
Przed podiaczeniem tasmy FDD nalezy zwrdci¢ uwage na potozenie wyciecia w ztagczu FDD
utatwiajacego podtgczenie.

34 33

IDE1 (Ztacze IDE)

Urzadzenie IDE podtacza sie do komputera poprzez ztacze IDE. Do jednego ztacza IDE mozna
podigczy¢ jeden kabel IDE, a pojedynczy kabel IDE mozna podigczy¢ do dwéch urzadzen IDE
(dysk twardy lub naped optyczny). Aby poditaczyé dwa urzadzenia IDE nalezy przestawi¢
zworke w jednym urzadzeniu IDE do pozycji Master (Nadrzedne), a w drugim do pozycji Slave
(Podlegte) (informacje dotyczace ustawien zawierajg instrukcje w urzadzeniu IDE). Przed
podtaczeniem kabla IDE nalezy zwrdci¢ uwage na potozenie rowka utatwiajacego podtgczenie w
ztaczu IDE.
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9) SATAII0/1/2/3 (ztacze SATA 3Gbls, kontrolowane przez Intel ICH8)
SATA 3Gb/s zapewnia szybko$¢ transferu do 300 MB/s. Aby zapewni¢ wtasciwe dziatanie,
sprawdz ustawienie BIOS dotyczace Serial ATA i zainstaluj prawidtowy sterownik.

Nr pinu Definicja
1 GND
TXP
TXN
GND
RXN
RXP
GND

7 1

[P

SATAII1 ig
1 7

Nola| s wN

1

SATAII2 E
SATAII3 EI

©J
1 7

0~

10) GSATAII0/1 (ztacze SATA 3Gb/s, kontrolowane przez GIGABYTE SATA2)
SATA 3Gb/s zapewnia szybkos$¢ transferu do 300 MB/s. Aby zapewni¢ wtasciwe dziatanie,
sprawdz ustawienie BIOS dotyczace Serial SATA i zainstaluj prawidtowy sterownik.

Nr pinu Definicja
1 GND
TXP
TXN
GND
RXN
RXP
GND

7 1

@
GSATAII0 h

GSATAIN ig
1 7

Nola| s wN
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11) F_PANEL (Ztacze panela przedniego)
Podtacz wskaznik LED zasilania, gtosnik komputera, przetacznik resetu, przetacznik zasilania,
itd. panela przedniego obudowy do ztgcza F_PANEL, zgodnie z przedstawionym ponizej
przydziatem pindw.

]

- - Ztacze gtosnika
LED informacii)/|
Zasilanie/LED Przefacznik
uspienia zasilania

+
(O]
<€D
=

(]

W+
_l
S

Przetacznik resetu

Dioda LED aktywnosci
dysku twardego IDE

HD (Dioda LED aktywno$ci dysku twardego IDE) Pin 1: LED anoda (+)
(Niebieski) Pin 2: LED katoda (-)
SPEAK (Ztacze gtosnika) Pin 1: Zasilanie
(Bursztynowy) Pin 2- Pin 3:NC
Pin4:Dane (-)
RES (Przetacznik resetu) Otwarty: Normalne
(Zielony) Zamkniety: Reset sprzetowy systemu
PW (Przetacznik zasilania) Otwarty: Normalne
(Czerwony) Zamknigty: Wiaczenie/wytaczenie zasilania
MSG (LED informacji)/Zasilanie/LED u$pienia) Pin 1: LED anoda (+)
(Zotty) Pin2: LED katoda (-)
NC ( Purpurowy) NC
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12) F_AUDIO (Przednie ztacze audio)

To zigcze obstuguje modut audio na panelu przednim HD (High Definition) lub AC97. Aby korzystaé
z funkcji audio na panelu przednim, podiagcz modut audio panela przedniego do tego ztgcza.
Podczas podtgczania modutu audio panela przedniego, sprawdz uwaznie przydziat pinéw.
Nieprawidtowe potgczenie pomigdzy modutem a ztgczem moze spowodowaé brak dziatania
urzgdzenia audio lub nawet jego uszkodzenie. W celu uzyskania opcjonalnego modutu audio
panela przedniego nalezy skontaktowa¢ sie z producentem obudowy.

1 =)2
)
(= =)
9 = 10
Audio HD: Audio AC'97:
Nrpinu | Definicja Nrpinu | Definicja
1 MIC2_L 1 MIC
2 GND 2 GND
3 MIC2_R 3 MIC Zasilanie
4 -ACZ_DET 4 NC
5 LINE2 R 5 Wyjscie liniowe (R)
6 FSENSE1 6 NC
7 FAUDIO_JD 7 NC
8 Brak pinu 8 Brak pinu
9 LINE2_L 9 Wyjscie liniowe (L)
10 FSENSE2 10 NC

?\;\ Domysinie, sterownik audio jest skonfigurowany na obstuge audio HD. W celu podtaczenia

AN

waia—  do tego ztacza modutu audio AC97 panela przedniego, sprawdz instrukcje na stronie 81
(w podreczniku angielskim) dotyczacq ustawien oprogramowania.
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13) PWR_LED
Ztacze PWR_LED nalezy potaczy¢ z diodg LED informujacg o wigczeniu/wytaczeniu systemu.
Dioda mruga po przejsciu systemu do trybu wstrzymania (S1).

Nr pinu Definicja
E 1 MPD+
2 MPD-
! 3 MPD-

14) CD_IN (CDIN)
Do tego ztacza mozna podtaczyé wyjscie audio na naped CD-ROM lub DVD-ROM.

Nr pinu Definicja
— 1 CDL
CE1 o
3 GND
4 CDR
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15) SPDIF_I (Ztacze wejscia S/PDIF)
Z wejscia S/PDIF mozna skorzysta¢ tylko wtedy, gdy urzadzenie posiada funkcje wyjscia
cyfrowego. Nalezy uwazaé na bieguny ztacza SPDIF_I. Przy podiaczaniu kabla S/PDIF nalezy
uwaznie sprawdzi¢ przydziat pinéw, nieprawidtowe potgczenie pomiedzy kablem a ztaczem
uniemozliwi dziatanie urzadzenia lub nawet moze spowodowaé jego uszkodzenie. W celu
uzyskania opcjonalnego kabla S/PDIF, skontaktuj sie z lokalnym dostawca.

il
d Nrpinu | Definicja
[ 1 Zasilanie
2 SPDIFI
] 3 GND
i

Il

16) F_USB1/F_USB2/F_USB3 (Przednie ztacze USB)
Nalezy uwaza¢ na bieguny przedniego ztacza USB. Przy podtaczaniu kabla przedniego ziacza
USB nalezy uwaznie sprawdzi¢ przydziat pinéw, nieprawidtowe potaczenie pomiedzy kablem a
ztaczem uniemozliwi dziatanie urzadzenia lub nawet moze spowodowaé jego uszkodzenie. W
celu uzyskania opcjonalnego kabla USB, skontaktuj sie z lokalnym dostawca.

= Nr pinu Defi'nicj‘a
1 Zasilanie (5V)
9 1
| ll“l 2 Zasilanie (5V)
0 > 3 USB DX-
= 4 USB Dy-
:| 5 USB DX+
j 6 USB Dy+
7 GND
8 GND
O -
9 Brak pinu
O 10 NC
I ?v‘
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17) Cl(Chassis Intrusion [Naruszenie obudowy], Czujnik otwarcia obudowy)
To 2-pinowe ztgcze umozliwia wykrycie przez system zdjecia pokrywy obudowy. Stan funkcji
"Case Opened (Otwarta obudowa)" mozna sprawdzi¢ w programie konfiguracji BIOS.

Nr pinu Definicja
1 Sygnat
1 6 2 GND

18) CLR_CMOS (Zerowanie pamigci CMOS)
Dane zapisane w pamieci CMOS mozna zmieni¢ na warto$ci domysine. W celu wyzerowania
CMOS nalezy na krétko zewrze¢ dwa styki. Aby zapobiec nieprawidtowemu uzyciu ptyta
domyslinie nie jest wyposazona w zworke zerowania.

(-]5) Otwarty: Normalne

mm

g

() 2zwarcie Usunigcie pamieci CMOS

g
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19) BATTERY(BATERIA)

0’0

* Nieprawidtowa wymiana baterii moze spowodowa¢ wybuch.

o

< Baterig nalezy wymienic¢ na baterig taka sama lub rownowazna,
zalecang przez producenta.

*

++ Zuzyte baterie nalezy usuwa¢ wedlug instrukcji producenta.

ABy usuna¢ zawarto$¢ pamieci CMOS...

1. Wytacz komputer i odtacz przewdd zasilajacy.

2. Delikatnie wyjmij baterig i odtéz ja na bok na okoto jedng
minute.
(Mozna takze uzy¢ metalowego przedmiotu do zwarcia przez
pie¢ sekund styku dodatniego i ujemnego uchwytu baterii.)

3. Zainstaluj ponownie baterig.

4. Podiacz przewdd zasilajacy i wiacz komputer.
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